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证券代码：603025        证券简称：大豪科技       公告编号：2019-020 

北京大豪科技股份有限公司对外投资公告 

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示：  

 投资标的名称：上海兴感半导体有限公司 

 投  资 金 额：3,000 万元人民币 

 特别风险提示：  

增资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响

导致投资收益存在不确定性的风险；  

增资公司的产品尚未对外大批量销售，未来市场开拓情况及业绩存在

不确定性。  

一、对外投资和签署合同概述  

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）与上海兴感半导

体有限公司（以下简称“兴感半导体”） 于 2019 年 5 月签署了《关于上海兴感

半导体有限公司的增资扩股协议》。投资人民币 3000 万元，占增资后注册资本的

24.22%。 

根据公司《投资决策管理制度》，本次对外投资无需公司董事会和股东大会

审议。经公司经理办公会同意，2019 年 5 月 21 日公司作为增资方将 3000 万元

投资款缴至兴感半导体指定账户。 

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 

二、投资标的基本情况 

兴感半导体主营业务为半导体芯片设计、生产与销售，目前其业务定位为电

流传感器芯片、电流隔离器芯片及解决方案供应商，产品主要应用于工控、军工、

汽车电子、白色家电等行业。该公司前身上海兴工微电子有限公司在2014年开始

至2018年期间，潜心开展产品设计研发，从2018年下半年开始正式进行市场推广

并小批量销售。 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兴感半导体主要工商登记信息如下： 

公司名称：上海兴感半导体有限公司 

法定代表人：钟小军 

成立日期：2019 年 4 月 

注册资本：405.85 万元 

营业期限：长期 

经营范围：微电子、集成电路、磁传感器、光电传感器领域内得技术开 

发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子产品得销售，从事获取与技术得进

出口业务。（以公司登记机构信息为准） 

本次增资前股东及股权结构如下： 

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 比例 出资方式 

1 钟小军 235.6771 58.07% 股权 

2 戴宁 107.1444 26.40% 股权 

3 昆山启村 63.0285 15.53% 股权 

合计 405.85 100%  

本次增资后股权结构： 

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 比例 出资方式 

1 钟小军 235.6771 44.01% 货币 

2 大豪科技 129.7135 24.22% 货币 

3 戴宁 107.1444 20.00% 货币 

4 昆山启村 63.0285 11.77% 货币 

合计 535.5635 100%  

     三、对外投资合同的主要内容 

经各方一致同意，本公司对上海兴感半导体有限公司共投资人民币 3000 万
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元，占甲方增资后注册资本的 24.22%。 

本次增资资金将全部用于兴感半导体的研发团队、技术支持及管理团队建

设；生产及生产工程研发费用；建造批量测试厂、全自动化封塑车间及工艺开发

等方面。 

本次增资完成后，公司委派 1名董事进入董事会。 

四、对外投资对上市公司的影响  

本次对外投资不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施

而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。 

兴感半导体的部分产品可应用到公司未来研发的新产品中，也可对现有产品

中的相关进口器件部分替代，2018 年公司使用该类进口器件的总额不超过 1000

万元。 

本次签署项目协议对公司 2019 年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的

实施对公司未来业务发展将产生积极影响。 

五、对外投资的风险分析 

增资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投

资收益存在不确定性的风险。  

增资公司的产品尚未对外大批量销售，未来市场开拓情况及业绩存在不确定

性。  

特此公告。 

 

北京大豪科技股份有限公司董事会 

2019 年 5 月 24 日 

 报备文件 

（一）对外投资协议 

 


